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新闻稿
飞兆半导体下一代DrMOS
在业界最小型的封装中提供高于92%的峰值效率
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出业界首款用于同步DC-DC降压稳压器的高性能及节省空间的集成解决方案XS™ DrMOS产品FDMF6704，针对计算、游戏控制台和用户负载点 (POL) 应用。FDMF6704是采用超紧凑封装的FET加驱动器 (FET-Plus-Driver) 模块，能够替代一个驱动器IC、一个高边MOSFET、两个低边MOSFET和一个自举肖特基二极管。与分立式解决方案相比，这种具有高热效的6mm x 6mm封装可节省84% 的电路板空间，而与采用8mm x 8mm MLP封装的 DrMOS模块相比，则节省44% 的电路板空间。FDMF6704的效率高达92%，能够让应用满足能源之星 (ENERGY STAR®)、Climate Savers®和Green GridSM等严格的高能效规范需求。
FDMF6704备有众多的先进功能，经专门设计和优化，可与市场上的多种控制器共用。它与三态和非三态PWM控制器兼容。为了进一步确保兼容性，FDMF6704的PWM阈值电平可以定制，以满足市场上现有多种控制器的电压范围要求。这款紧凑的模块具有一个5V栅极驱动电路和改进的PCB接口，保证提供更高的性能。该模块的低边MOSFET里集成了飞兆半导体先进的SyncFET™技术，进一步确保更高性能的实现。FDMF6704亦备有二极管仿真 (SMOD) 功能，用于提高轻负载的效率。
飞兆半导体的FDMFxxxx系列DrMOS产品是经全面优化的集成式FET加驱动器多芯片功率级模块的完整系列，专为多种同步降压转换器应用而设计。这些多芯片模块经过设计，通过使用电气性能、热性能和机械性能匹配的元件，实现针对特定应用的最优解决方案。

FDMF6704采用无铅 (Pb-free) 引脚，潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品设计均满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS) 的要求。

供货: 现提供样品
交货期: 收到订单后12周内
查询更多信息或价格详情，请联络飞兆半导体香港办事处，电话：852-2722-8338；深圳办事处，电话：0755-8246-3088；上海办事处，电话：021-5298-6262；北京办事处，电话：010-6408-8088 或访问公司网站：www.fairchildsemi.com。
要了解相关产品的更多信息，请访问网页：
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF6704.pdf。
飞兆半导体公司简介
美国飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor；纽约证券交易所代号：FCS) 是全球首屈一指提供高能效功率模拟和功率分立解决方案的领导厂商。作为功率专家 The Power Franchise®，飞兆半导体为消费、通信、工业、便携、计算机和汽车系统提供业界最先进的半导体和封装技术、制造能力和系统专业技术。飞兆半导体是一家以应用主导及以解决方案为基础的半导体供货商，提供在线设计工具和遍布全球的设计中心，是其全面的 Global Power ResourceSM (全球功率资源) 的一部分。 详情请浏览网站： www.fairchildsemi.com。
－ 完 －
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